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Composite mouldings (CM) consist of (a) a layer of polyorganosiloxane rubber (a') and (b) oil- 
impermeable film made of organic plastic (b') with a thickness of not more than 40 mu m. Also claimed 
is a process for the production of CM by adhesively bonding a moulding product made of vulcanised 
rubber (a') with film (b), or by vulcanising unvulcanised (a') on film (b). 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Silikonverbundformkorper mit geringer Fettdurchlassigkeit 

@ Der Verbundfornnkdrper umfaf^t eine 

a) Polyorganosiloxankautschukschicht.und eine 

p) fettundu?chlassige Folie aus einem organlschen Kunst- 

stoff mit einer Dicke von hochstens 40 |jm. 

Der Verbundformkorper ist als Tastatu r matte einsetzbar. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifFt einen Silikonverbundformkorper aus einer Silikonschicht und einer KunststoflFolie, der sich ins- 
besondere fur Silikonkautschukmatten in Tastaturen eignet. 
s Tastaturen mit einer Silikonkautischukmatte weisen eihen charakfjeristischen Druckpunkt auf. Bei einem hestinimten 
Druck klickt die gedrUckte Taste nach unten, stellt den gewunschten Konlakt her und springi bei Entlaslung wieder in die 
' Ausgaagsposition zurtick. Bei haufiger Benutzung kann Fett durch die Silikonkautschukmatte dringen und zu Storungen 
an den elektrischen Kontakten fUhren. 

In GB-A-22 85 340 isl ein Verfahren beschrieben, bei deiu mil einem fluordliphatischen Polymer die Tastaturenober- 
10 flache besprtiht wird. Dadurch soli die Fettaufnahme herabgesetzt werden. Da jedoch kein zusaiiiinenhangender Film er- 
zeugt wird, kann die Fettaufnahme nicht voUstandig vermieden werden. Auch ist das fluoraliphatische Polymer nicht 
dauerhaft auf der Silikonkautschukmatte fixiert und deshalb nur zeiilich begrenzt wirksam. 

In IP-A-8-17281 ist ein Verfahren zur Herstellung von Tastaturmatten beschrieben bei dem eine transparente thermo- 
plastische Folic mit einer Dicke von 0.05 bis 2,0 nmi nnit einer Silikonkautschukschicht beklebt wird. Auf die Silikon- 
15 kaulschukschicht werden weitere Schichten zur dauerhaften Farbgebung aufgeuragen. Die so heigestelUen Tastaturmat- 
ten sind zwar geeignet, die elektrischen Kontakte vor Fett zu schutzen, sind aber zu steif und weisen daher kein gutes 
Klickverhalten auf. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Material bereitzustellen, welches zur Herstellung von Ta- 
staturmatten mit einer einem charakteristischen Druckpunkt und mit gutem Klickverhalten geeignet ist und welches die 
20 elekuischen Kontakte einer Tastatur vor Fett schiitzt. 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verbundformkorper der eine 
a) Polyorganosiloxankautschukschicht und eine 

P) fettundurchlassige Folie aus einem organischen Kunstsloff mit einer Dicke von hochstens 40 umfaBl. 

Die Verbundformkorper in Form von Tastaturmatten schutzen die elektrischen Kontakte einer Tastatur voUstandig vor 
25 Fett und anderen organischen Verunreinigungen, welche die Polyorganosiloxankautschukschicht durchdringen. Uber- 
dics weisen sic cincn charakteristischen Druckpunkt mit gutcm Klickverhalten auf. 

Das Klickverhalten ist noch weniger beeintrachtigt, wenn die fettundurchlassige Folie (p) noch dunner ist. Fohen von 
10 bis 30 sind bevorzugt. 

Vorzugsweise wird die Polyorganosiloxankautschukschicht (a) aus den Komponenten, umfassend 

30 

(A) 100 Gewichtsteile eines Polyorganosiloxans der allgemeinen Formel (I) 

35 wobei . • • v u 

R gleiche oder verschiedene, einwertige, gegebaienfalls mit Halogenatomen oder Cyanogruppen subsUtuierte Koh- 

lenwasserstoffrestemit 1 bis 18 KohlenstoITalomenjeRest, 

gleiche oder verschiedene, einwertige, ethylenisch ungesattigte Kohlenwasserstofifreste mit 1 bis 6 Kohlenstof- 

fatomen je Rest, 
40 m cine ganzc Zahl von 100 bis 20 000, 

n den Wert 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 200 und 
X die Werte 0 oder 1 bedeuten, 

(B) 20 bis 200 Gewichtsteile Fiillstdff und 

(C) die Vemetzung fbrdemde StofFe 

45 

in der Warme hergestellt. 

Das Polyorganosiloxan (A) hesity.t vorzugsweise eine Viskositat von 0,1-10^ bis 100 • 10^ mPa • s hei 25°C, bevor- 
zugt 1 • 10^ bis 20^10^ mPa ■ s hei 25°C. 

Beispiele fur Reste R sind Alkylreste, wie der Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, iso-Propyl-, n-Butyl-, iso-Butyl-, tert,-Bu- 
50 tyl-, n-Pentyl-, iso-Pentyl-, neo-Pentyl-, tert.-Pentyhest; Hexyhreste, wie der n-Hexylrest; Heptykeste, wie der n-Heptyl- 
rest; Octykeste, wie der n-Octykest und iso-Qctyhresle, wie der 2,2,4-Triinethylpenlyb:est; NonylresLe, wie der n-Nonyl- 
rest; Decylreste, wie der n-Decylrest; Dodecykeste, wie der n-Dodecykest; Octadecykeste, wie der n-Octadecykest; Al- 
kenykeste, wie der Vmyl-und der AUykest; Cycloalkykeste, wie Cyclopentyl-, Cyclohexyl-, Cycloheptykeste und Me- 
thylcyclohcxykcstc; Arykcstc, wic der Phenyl-, Naphthyl- und Anthryl- und Phcnanthrykcst; Alkarykcstc, wic o-, m-, 
55 p-Tolykeste, XylyLceste und Ethylphenykeste; und Aralkykeste, wie der Benzykest, der a- und der B-Phenylethykest. 
Bevorzugte Beispiele fur den Rest R sind Cpg-Alkykeste, insbesondere der Methykest, und der Phenykest. 

Beispiele fiir substituierte Reste R sind Cyanalkykeste, wie der p-Cyanethykest, und halogenierte Kohlenwasserstoff- 
reste, beispielsweise Halogenalkykeste, wie der 3,3,3-Trifluor-n-propykest, der 2,2,2,2',2\2'-Hexafluorisopropylrest, der 
Heptafluorisopropykest, und Halogenarykeste, wie der o-, m- und p-Chlorphenykest. Als Halogene sind Huor und 
60 Chlor bevorzugt. 

Tnnerhalb der hzw. entlang der Silo:xanketl.en der allgemeinen Formel (T) konnen zusatz.lich zu den Dio^ganosiloxan- 
einheiten (SiR20) noch andere Siloxaneinheiten vorliegen. Beispiele fiir solche anderen, meist lediglich als \ferunreini- 
gungen vorUegenden Siloxaneinheiten sind solche der Formeln RSi03/2, R3i>iOl/2 "nd Si04/2, wobei R jeweils die oben 
dafur angegebene Bedeutung hat. Die Menge an solchen anderen Siloxaneinheiten als Diorganosiloxaneinheitenbetragt 
65 jedoch vorzugsweise hochstens 5 Molprozent, insbesondere hochstens 1 Molprozent, jeweils bezogen auf das Gewicht 
von Polyorganosiloxan (A). 

Beispiele fur Reste R^ sind Alkenylreste, wie Vmykest, Allykest und Cyclohexenylrest, wobei der Vmykest bevor- 
zugt ist. 
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Bevorzugt hat x den Wert 1 und besonders bevorzugt hat n den Wert 10 bis 100, d. h. bevorzugt sind die Vinylreste in 
den endstandigen Einheiten und in der Kette. 

Es kann eine Art von Poiyorganosiloxan (A), es kann auch ein Gemisch aus mindestens zwei verschiedene Arten von 
Polyorganosiloxan (A) eingesetzt werden. 

Reispiele fur Fullstoffe (B) sind nichtverstarkende Fullstoffe, also Fullstoffe mir. einer spezifischen Oherflache CBHT) 
von bis zu 50 m^/g, wie Quarz, Diatomeenerde, C:alciumsilikat. Zirkoniumsilikat, Zeolithe, Metalloxidpulver, wie Alu- 
minium-, Titan-, Eisen- oder Zinkoxide bzw, deren Mischoxide, Bariumsulfat, Calciumcarbonat, Gips und Glaspulver; 
verstarkende Fullstoffe, also Fullstoffe mit einer spezifischen Oberflache (BET) von mehr als 50 m^/g, wie Siliciumdi- 
oxid mil einer spezifischen Oberflache (BET) von mindestens 50ni-/g, wie Pyrogen hergeslellLe Kieselsaure, gerallle 
Kieselsaure, RuB, wie Furnace- und AcetylenruB und Silicium-Aluminium-Mischoxide groBer BET-Oberflache. 

Die genannten Fullstoffe (B) konnen hydrophobiert sein, beispielsweise durch die Behandlung mit Organosilanen 
bzw. -siloxanen oder durch VeraUierung von Hydroxylgruppcn zu AUioxygruppen. Es kann eine Art von Fullstoff (B), es 
kann auch ein Gemisch von mindestens zwei Fullstoffen (B) eingesetzt werden. 

Bevorzugt wird pyrogen hergestellte Kieselsaure und gefallte Kieselsaure mit einer spezifischen Oberflache (BET) 
von mindestens 50 m^/g, insbesondere mindestens 100 m^/g verwendet. 

Bevorzugt wird FiiUstoff (B) in Mengen von 20 bis 100 Gewichtsteilen, bezogen auf 100 Gewichtsteile Polyorgano- 
siloxan (A), eingesetzt. 

Die Vemetzung fbrdemden Stoffe (C). konnen beispielsweise radikalbildende Vemetzer (CI), Si-gebundene Wasser- 
stoffatome aufweisenden Organopolysiloxane (C2) oder Ubergangsmetall-HydrosilylierungskatAlysatoren (C3) sein. 
Wenn die Polyorganosiloxankautschukmassen durch Hydrosilylierung in der Warme zu Elastomeren ausharlen enthalten 
die Massen sowohl Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisende Organopolysiloxane (C2) als auch Ubergangsmetall- 
Hydrosilylierungskatalysatoren (C3). 

Als radikalbildcaide Vemetzer (CI) sind Peroxide, insbesondere organische Peroxide, bevorzugt. Beispiele fur solche 
organischen Peroxide sind Acylperoxide, wie Dibenzoylpcroxid, Bis-(4-chIorbenzoyl)-peroxid und Bis-(2,4-dichlorbcn- 
zoyl)-peroxid; Alkylperoxide und Arylperoxide, wie Dimethylperoxid, Di-tert.-butylperoxid und Dicumylperoxid; Per- 
kctalc, wic 2,5-Bis-(tcrt-butyipcroxy)-2,5-dimcthylhcxan; Pcrcstci; wic Diacctylpcroxydicarbonat und tcrt.-Butylpcr- 
benzoat. 

Vorzugsweise werden radikalbildende Vemetzer (CI) in Mengen von 0,1 bis 5 Gewichtsteilen, insbesondere 0,2 bis 
2,0 (jewichtsteilen, jeweils bezogen auf 100 Gewichtsteile Polyorganosiloxan (A), verwendet 

Als Vemetzer konnen Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisende Polyo'rganosiloxane (C2) verwendet werden. Die 
Polyorganosiloxane (C2) konnen linear,, cyclisch oder verzweigt sein. 

Vorzugsweise enthalten die Polyorganosiloxane (C2) mindestens 3 Si-gebundene Wasserstoffatome. 

Als Polyoi^anosiloxane (C2) werden vor7.ugsweise Polyorganosiloxane der allgemeinen Formel (TI) 

HgR^a gSiO(SiR220)k(SiR2HO),SiR23 gHg (11). 

eingesetzt, wobei 

die Bedeutungen von R, 
g die Werte 0 oder 1 und 

k und 1 jcwcils don Wert 0 oder cine ganzc Zahi von 1 bis 100 bcdcutcn. 

Beispiele und bevorzugte Beispiele fur die Reste R2 sind vorstehend bei den Beispielen fiir die Reste R aufgefuhrt. 
Vorzugsweise sind die Reste R2 gesattigte Alkylreste oder Phenybreste. 

Vorzugsweise bedeuten k und 1 jeweils Werte 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 50. Vorzugsweise betragtdie Summe 
aus k und 1 Werte von 1 bis 50, insbesondere von 1 bis 20. 

Beispiele tur Polyorganosiloxane (C2) sind insbesondere Mischpolymerisate aus Dimethylhydrogensiloxan-, Methyl- 
hydrogensiloxan-, Dimethylsiloxan- und Trimethylsiloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus Trimethylsiloxan-, Dime- 
thylhydrogensiloxan- und Merhylhydrogensiloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus Trimethylsiloxan-, DimethyKsilo- 
xan- und Methylhydrogensiloxaneinheiten. Mischpolymerisate aus Methylhydrogensiloxan- und Trimethylsiloxanein- 
heiten, Mischpolymerisate aus Methylhydrogensiloxan-, Diphenylsiloxan- und Trimethylsiloxaneinheiten, Mischpoly- 
merisate aus Methylhydrogensiloxan-, Dimethylhydrogensiloxan- und Diphenylsiloxaneinheiten, Mischpolymerisate 
aus Methylhydrogen-siloxan-, PhenylineLhylsiloxan-, THiiiethylsiloxan- und/oder Dimethylhydrogensiloxaneinheiten, 
Mischpolymerisate aus Methylhydrogensiloxan-, Dimethylsiloxan-, Diphenylsiloxan-, Trimethylsiloxan- und/oder 
Dimethylhydrogensiloxaneinheiten sowie Mischpolymerisate aus Dimethylhydrogensiloxan-, Trimethylsiloxan-, Phe- 
nylhydrogcnsiloxan-, Dimethylsiloxan- und/oder Phcnylmcthylsiloxancinhcitcn. 

Polyorganosiloxan (C2) word vorzugsweise in Mengen von 0,5 bis 6, bevorzugt 1 bis 3, besonders bevorzugt 1,5 bis 
2,5 Grammatom Si-gebundenen Wasserstoffs je Mol ethylenisch ungesattigte Bindung in den Res ten R^ des Polyorga- 
nosiloxans (A) eingesetzt. 

Als Ubergangsmetall-Hydrosilylierungskatalysator (C3) konnen prinzipieU alle ublicherweise in additionsvemetzen- 
den Siliconkautschukmassen eingesetzten Katalysatoren verwendet werden. Hierzu zahlen die Hlemente und Verbindun- 
gen von Hatin, Rhodium, Palladium, Ruthenium und Iridium, vorzugsweise Platin. Die Ubergangsmetalle konnen gege- 
benenfalls auf feinteiligen TVagermateri alien, wie Aktivkohle, Metalloxiden, wie Aluminiumoxid oder pyrogen herge- 
stelliem Siliciumdioxid fixiert sein. 

Vorzugsweise werden als Hydrosilylierungskatalysator (C3) Platin und Platinverbindungen verwendet. Besonders be- 
vorzugt werden solche Platinverbindvingen, die in Polyorganosiloxanen lOsUch sind. Als losliche Platinverbindungen 
konnen beispielsweise die Platin- Olefin-Komplexe der Formeln (PtCl2 • Olefin)2 und H(PtCl3 • Olefin) verwendet wer- 
den, wpbei bevorzugt Alkene. mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomcn, wie Ethylcn, Propylen, Isomere des Butens und Octens, 
Oder Cycloalkcne mit 5 bis 7 Kohlenstoffatomcn, wie Cyclopenten, Cyclohexen und Cyclohepten, eingesetzt werden. 
Wcitcrc losliche Platin-Katalysatorcn sind der Platin-Cyclopropan-Komplcx der Formel (PtCl2 • C3H6)2, die Umsct- 
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zungsprodukte von Hexachloroplatinsaure mit Alkoholen, Ethem iind Aldehyden bzw. Mischungen derselben oder das 
Umsetzungsprodukt von Hexachloroplatinsaure mit Methylvinylcyclotetrasiloxan in Gegenwart von Natiiumbicarbonat 
in ethanolischer Losung. Besonders bevorzugt sind Komplexe des Platins mit Vlnylsiloxanen, wie sym-Divinyltetrame- 
thyldisiloxan. 

Vorzugsweise werden Uhergangsmet.all-HydrosilylieningskataIysatoren (C3) in Mengen von mindestens ICH, inshe- 
sondere mindestens 10"^ Crevj^ichisteile. bis hochstens 10"^ insbesondere hdchstens 10"^ Crcwichtsteile berechnet als 
Ubergangsmetall, jeweils bezogen auf 100 Gewichtsteile Polyoiganosiloxan (A), verwendet. 

Die Polyorganosiloxankautschukmassen kannen femer noch niederviskose Oiganosiliciumverbindungen (D) als An- 
tislruktunidtlel enthalLen. Organosiliciuinverbindung (D) besilzl vortugsweise eine ViskosiLat von 10 bis 100 iiiPa • s bei 
25''C, insbesondere 30 bis 60 niPa • s bei 25"C. OrganosiUciumverbindung (D) wird in Mengen von vorzugsweise 0 bis 
30 Gewichtsteilen besser 0,5 bis 20 Gewichtst^len, insbesondere 1 bis 15 Gewichtsteilen, jeweils bezogen auf 100 Ge- 
wichtsteile Polyorganosiloxan (A), eingesetzt. 

Besonders bevorzugt als Organosiliciumverbindung (D) sind a,Ci>-Dihydroxydimethylpolysiloxane mit einer Viskosi- 
tat von 30 bis 60 mPa - s bei 25°C. 

Die Polyorganosiloxankautschukmassen konnen zusatzlich zu den Komponenten (A) bis (C) und gegebenenfalls (D) 
herkommlicherweise mitverwendete Stoffe (E) enthalten. Beispiele fiir seiche Stoffe (E) sind Farbpigmente, Hitzestabi- 
lisatoren. Additive zur Verminderung der Entflammbarkeit und Additive zur Verbesserung der Olbestandigkeit. 

Die Komponenten (A) bis (C) und gegebenenfalls (D) und (E) konnen in beliebiger Reihenfolge gemischt und die Mi- 
schung vorzugsweise einer Warmehehandlung und gegebenenfalls einer Ent.gasung unterworfen werden. 

Die fettundurchlassige Folie (P) kann aus einem beliebigen organischen Kunststoff heirgestellt sein, der feitundurch- 
lassig ist und zu einer Folie der erforderUchen Dicke verarbeitet werden kann. \brzugsweise ist der organische Kunst- 
stoff transparent. 

Beispiele fur geeignete KunststofTe (p) sind organische synthetische Polyinere, wie Poly vinylchlorid, Polyethylen, Po- 
lypropylen, Polyvinylacetat, Polycarbonat, Polyacrylat, Polymethacrylat, Polymethylmetliacrylat, Polystyrol, Polyacryl- 
nitril, Polyvinylidenchlorid, Polyvinylfluorid, Polyvinylidenfluorid, Polyvinylidencyanid, Polybutadien, Polyisopren, 
Polycthcr, Polyester, vidc Polycthylcntcrcphthalat, Polyamid, Polyimid, Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolidon, Poly- 
acrylamid, und deren Derivate und ahnliche einschliefilich Copolymere wie Styrol-Acrylat Copolymere, Mnylacetat- 
Acrylat Copolymere und Ethylen-Vmylacetat Copolymere. 

Insbesondere geeignet als Folie (P) sind die als Tiefziehfolie bezeichneten Folien, die sich beim Erwarmen in dreidi- 
mensionale Gebilde umformen lassen. Hart-Poly vinylchlorid, Polystyrol, Polystyrol-Polyethylen-Mischungen, Poly- 
ester, und Polypropylen, sowie Verbundfolien, beispielsweise aus Polyamid und Polyethylen sind besonders fiir Tiefzieh- 
fohen geeignet. 

Der Verbundformkorper kann hergestellt werden, indem eine Folie oder ein anderer Formkorper aus vulkanisiert.em 
Polyorganosiloxankautschuk mit der fettundurchlassigen Folie (P) verklebt wird oder indem unvulkanisierter Polyorga- 
nosiloxankautschuk auf der fettundurchlassigen Folie (P) vulkanisiert wird. In beiden FaUen wird vorzugsweise der Ver- 
bundformkorper einem PreBvorgang unterworfen. Dabei werden als Fohe (p) vorzugsweise Folien mitDicken von min- 
destens 5 pm verwendet, weil diese gegeniiber Beschiidigung widerstandfahiger sind. 

Wenn Polyorganosiloxankautschuk auf der fettundurchlassigen Folie (P) vulkanisiert wird kann ein Haftvermittler auf 
die Folie aufgebracht werden, um die Covulkanisation mit dem Polyorganosiloxankautschuk zu verbessem. Der Haftver- 
mittler kann jc nach Viskositat durch Aufrakcln, Aufpinscln oder Aufspnihcn aufgebracht werden. Als Haftvermittler 
konnen beispielsweise kondensationsvemetzende oder additionsvemetzende Polyorganosiloxankautschukkleber einge- 
setzt werden. Additionsvemetzende Polyorganosiloxankautschukkleber sind besonders geeignet, da sie wahrend des nur 
Minuten dauemden Vulkanisationszyklus schnell und vollstandig vulkanisieren. 

Der Polyorganosiloxankautschuk kann auch gegeniiber der fettundurchlassigen Folie (p) selbsihaftend ausgeriistet 
sein. 

Der Verbundformkorper kann auch hergestellt werden, indem die fettundurchlassige FoUe (p) auf einen Formkorper 
aus vulkanisiertem Polyorganosiloxankautschuk vorzugsweise unter formgebender Rrwarmung, die als Tlefziehen be- 
zeichnet wird. aufgeklebt wird. Die vorstehend erwahnten Polyoiganosiloxankautschukkleber sind hierzu geeignet. 
Auch hier wird vorzugsweise der Verbundformkerper einem PreBvorgang unterworfen. 

In Fig. 1 ist ein Ausschnitt aus einer Tastatur dargestellt, die eine erfindungsgemSBe Ikstaturmatte aufweist. Die fet- 
tundurchlassige Folie (P) (1) ist auf die fonngebende dickere Polyorganosiloxankautschukschicht (a) (2) auf vulkani- 
siert. Beim Betatigen der Taste (3) wird die Membran (4) gekrummt, bis die an der Polyorganosiloxankautschukschicht 
(1) angebrachte leitfahige Pille (5) den Kontaktpunkt (6) beruhrt. 

Beispiele 

In den nachfolgenden Beispielen sind, falls jeweils nicht anders angegeben, 

a) alle Mengenangaben auf das Gewicht bezogen; 

b) aUe Driicke 0,10 MPa (abs,); 

c) alleTemperaturen20°C. 



Beispiele 
Herstellung der Tastaturmatte 
Die Tastaturmatte wurdc in cincr handcisiib lichen zwcitciligcn PrcBform aus Stahl hcigcstcUt. Hierzu wurdc cine ticf- 
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ziehfahige Poiyamid-Folie (Hersteller mf Folien, D- 87437 Kempteh) mit einer Dicke von 20 p in die Halfte der Form 
eingelegt, die zur Abformung der Tastaturoberflache bestimmt war. Auf diese wurden Streifen eines handelsub lichen Si- 
likonkautschukes (ELA-STOSIL® 263/50 der Fa, Wacker-Cheniie GmbH, D-84489 Burghausen) verteilt, in die zuvor 
0,5% eines Haftvermitders (Semicosii® 989 der Fa. Wacker-Chemie GmbH, D-84489 Burghausen) und 0,4% eines Vul- 
kanisationshilfsmitrels (45%ige Paste von 2,5-Bis-(t.err...but.ylperoxy)-2,5di methyl hex an in vSilikonkaut5chuk) einge- 5 
mischt worden waren. Hierauf wurde die andere Halfte der Metallform gegeben, die die Unterseite der Tastaturmatte for- 
men soUte, Das Ganze wurde in eine auf 1 90*^0 vorgeheizte Presse gegeben und dort 5 Minuten belassen. Danach wurde 
die Form aus der Presse genommen, geoffnet und die vulkanisierte Tastaturmatte entnoramen. Der Austrieb wurde - 
nachdem die TasLatoniialle abgektihlt war - abgeschnitten und die ferdge Tastatur 2 Stunden bei 180'*C geteiiiperl. 

Die Folie war mit dem Kautschuk so stark verbunden, dal3 beim Versuch sie zu entfernen, der Kautschuk ri(3. lO 

Auf gleiche Weise wurde eine weitere Tastaturmatte hergestellt, mit dem Unterschied, daB anstelle der 20 p starken 
Folie zum Vcrgleich cine solchc mit einer Dicke von 50 p verwendet wurde. Auch hier war die Haftung sehr gut. 

Kraft- Weg-Diagramme der Tastaturmatten wurden dann auf einem handelsublichen Priifgerat der Fa. ITF ROBOTIC, 
D-79211 Denzlingen, bestimmt 

Beim Betatigen einer Taste auf der Tastaturmatte ist mit zunehmender Weglange in Druckrichtung eine steigende 15 
Kraft aufzuwenden, bis ein Maximum erreicht ist, Ab hier sinkt die aufzuwendende Kraft bis zu einem Minimum, an 
dem der Kontakt hergestellt ist, die gedriickte Taste "klickt" nach unten. Danach steigt die aufzuwendende Kraft linear 
an, da jetzt der Kautschuk komprimiert wird. 

Beim Rucklauf vom Kontaktpunkt steigt die aufy.uwendende Kraft in geringerem MaBe bis zu einem Maximum an, 
um danach wieder zu sinken. bis die Ausgangsposition enreicht ist. ' 20 

Eine Silikonkautschuktaste weist einen charakteristischen Druckpunkt auf, wenn die Dififerenz der aufzuwendenden 
Kraft zwischen Maximum und Minimum hoch ist, sowohl beim Betatigen, als auch beim ROcklauf. 

Nachstehend sind die MeBwerte der Maxima und Minima, sowie der Differenzen aus dem jeweiligen Maximuui und 
Minimum fur die Tastaturmatten jcweils in N angegeben: 



25 



30 



35 



Foliendicke Maxiinuia Minimuin Diffeirenz 

20 n (erf indungsgemai3) Betatigung 4,430 3.780 0,650 

20 jj, (erf indungsgemaB) Rucklauf 2,285 1,785 0,500 

50 |a (Vergleich) Betatigung 3,105 2,4 60 0,64 5 

50 |j. (Vergleich) Rucklauf 1,075 0.990 0,08 5 

PatentansprUche 

1 . Verbundformkorper, der eine 

a) Polyorganosiloxankautschukschicht und eine 

P) fcttundurchlassigc Folic aus cincm organischcn Kunststoff mit cincr Dicke von hochstcns 40 fim umfaBt. 40 

2. Verbundkorper nach Anspruch 1, bei dem die Polyorganosiloxankautschukschicht aus den Komponenten, um- 
fassend 

(A) 100 Gewichtsteile eines Polyorganosiloxans der allgemeinen Formel (I) 

Ri^R3_^i;iO(SiR20)^(SiRRlO)„SiR3.,Ri^ (1), 45 
wobei 

R gleiche oder verschiedene, einwertige, gegebenenfalls mit Halogenatomen oder Cyanogruppen substituierte 
Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 18 Kohienstoffatomen je Rest, 

R^ gleiche oder verschiedene, einwertige, ethyienisch ungesatdgte Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 6 Kohlen- 50 

sLoffatoiiien je Rest, 

m eine ganze Zahl von 100 bis 20 000, 

n den Wert 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 200 und 

X die Wcrtc 0 oder 1 bcdcutcn, 

(B) 20 bis 200 Gewichtsteile FuUstoff und * 55 

(C) die Vemetzung fordemde Stoffe in der Warme hergestellt wird. 

3. Verbundkorper nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die fettundurchlassige Folie (P) ausgewahlt wird aus den Poly- 
meren Poly vinylchlorid, Poly ethylen, Polypropylen, Poiyvinylacetat, Polycarbonat, Polyacrylat, Polymethacrylat, 
Polymethyimethacrylat, Polystyrol, Polyacrylnitril, Polyvinylidenchlorid, Polyvinylfiuorid, Polyvinylidenttuorid, 
Polyvinylidericyanid, Polybutadien, Polyisopren, Polyether, Polyester, Polyamid, Polyimid, Polyvinylalkohol, Po- 60 
lyvinylpyrrolidon. Polyacrylamid und deren Derivaten einschlieRlich Copolymeren aus diesen Polymeren. 

4. VerbundkSrper nach einem der Anspniche 1 bis 3. bei dem als Folie (P) TiefoiehfoUeneingesetzt werden. 

5. Verbundkorper nach einem der AnsprUche 1 bis 4, bei dem die Folie (p) von 10 bis 30 pm dick ist. 

6. Verbundkorper nach einem der AnsprUche 1 bis 5 in Form einer Tastaturmatte. 

7. Verfahren zur Herstellung des Verbundformkorpers gemaB einem der Anspruche 1 bis 6, bei dem ein Formkor- 65 
per aus vulkanisiertem Polyorganosiloxankautschuk (a) mit fettundurchiassiger Folie (P) verklebt wild. 

8. Verfahren zur HersteUung des Verbundformkorpers gemafi einem der Anspruche 1 bis 6, bei dem unvulkanisier- 
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ter Polyorganosiloxankautschuk auf fettundurchlSssiger Folie (P) vulkanisiert wird. 
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